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摘要(译)

本实用新型公开一种透明OLED屏体封装结构，包括依次叠放的基板、材
料层和封装盖板，所述封装盖板的内部具有封装槽，所述封装槽的槽体
底部与侧壁之间的连接角均为圆弧，且各位置处的连接角的弧度均相
等。所述圆弧的圆心角小于等于90°且大于等于30°。所述封装槽内部可
以粘设固态的干燥片或填充液态的干燥剂。本实用新型提供的透明OLED
屏体封装结构，其工艺简单，成本低廉，可以使封装槽边缘轮廓线不明
显，能够增强封装槽边缘的视觉效果。
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